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Novos Produtos e Novas tecnologias:
> Microcabo
> Microduto
> Minivala e Microvala
> Meio Fio Modular para Telecom e Energia
> PON — Passive Optical Network
> Consideracoes Finais
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Principais motivacoes:
* Redes aéreas e subterraneas
congestionadas;

* Dificuldade de novas construcoes, f
principalmente em grandes centros; I

* Construcdes conjuntas;
* Implementacao da IOT — Internet das Coisas.
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Microcabo

Definicao: cabo de fibras dpticas com ntcleo dielétrico,
com um maximo de 288 fibras Opticas, com unidades
basicas de até 24 fibras, com diametro maximo de 11,5

mm, para exclusiva instalacao pelo método de sopramento
em microdutos.
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Microduto

Defini¢ao: duto destinado ao acondicionamento de

microcabos e unidades basicas sopradas, com diametro
externo maximo de 18 mm.

Podem ser dutos singelos ou agrupados: .f
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Microcabo
optico
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Microvala:

Vala para abrigar dutos e microdutos para
telecomunicacbes com largura de 2,0 a 6,0 cm e
profundidade de 30,0 a 40,0 cm. A distancia entre a
superficie e primeiro duto ou microduto deve ser de no f

minimo 20,0 cm.

recomposicao
- compativel com o

pavimento

Minimo
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Minivala:

Vala para abrigar dutos e microdutos para
telecomunicacbes com largura de 6,0 a 20,0 cm e
profundidade de 40,0 a 50,0 cm. A distancia entre a

superficie e primeiro duto ou microduto deve ser de no
minimo 30,0 cm.
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Meio Fio Modular para Telecom e Energia

* Poluicao visual;

« Congestionamento rede aérea e subsolo;

« EXxigéncias construtivas das Prefeituras;
 Fomentar o mercado com novas alternativas;
* Eftc.
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PON - Rede Optica Passiva:

Provedor / Central de Operacdes

A

Rede Externa/ Distribuicéo

Usuario
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ONU - Optical Network Unit
ONT - Optical Network Terminal
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ConsideracoOes finais:

Por tudo que temos visto, é oportuno desenvolver:
® Normas de projeto e construcao conjunta;

® Praticas de construcao envolvendo o compartilhamento de dutos e de
caixas subterraneas, nos moldes do que se faz com postes;

Copiar o que se faz no resto do mundo:

® Em muitos paises, é pratica comum a utilizacao de “unbundling”, que
consiste no compartilhamento de infraestrutura de dutos, cabos, fibras
opticas e de capacidade instalada com parceiros;

E de inovar, em tudo o que for possivel:

® E preciso realizar um teste de viabilidade técnica e econdmica de
técnicas como micro-valas, meio-fio modular e outras...
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